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Abstract (en)
[origin: US6051278A] A method and apparatus for producing metal slabs in which especially a metal strip of steel is conducted through a bottom
entry device of a vessel which is filled with molten metal, particularly steel, and, after the molten metal has crystallized onto the metal slab, the
coated metal slab, particularly the coated metal strip, is pulled off above the vessel, wherein the crystallization carrier is conducted though the
bottom entry device of the vessel which provides a clear opening width between the core strip and the entry device. Controlled cooling is carried
out in the bottom area of the vessel containing the molten metal. The temperature of the molten metal at the nozzle exit of the bottom entry device
is adjusted to be greater than the liquidus temperature of the molten metal. A meniscus in the pure melt phase is formed at the nozzle exit at the
bottom entry device. A distance exists between the meniscus of the molten metal at the nozzle exit and the begin of the solidification. The heat
removal in the area of the bottom entry device is controlled in dependence on the strip speed, bath temperature and gap width in such a way that the
meniscus is formed freely and stationary at the nozzle exit.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung von Metallsträngen, bei dem insbesondere ein Metallband (3) aus Stahl durch die
Bodendurchlaßvorrichtung (4) eines Gefäßes (1), gefüllt mit Schmelze (2), insbesondere aus Stahl, gefördert wird. Nach Ankristallisation von
Schmelze wird der beschichtete Metallstrang, insbesondere das beschichtete Metallband (31), oberhalb des Gefäßes (1), abgezogen. Der
Ankristallisationsträger, das Mutterband (3), wird durch eine Bodendurchlaßvorrichtung (4) des Gefäßes (1) mit lichter Weite (4.3) zwischen
Mutterband (3) und Durchlaßvorrichtung (4) geführt. Dieses Verfahren wird durch folgende Verfahrensmerkmale verbessert: Im Bodenbereich des
Schmelzegefäßes, dem Kristallisator (1) erfolgt eine kontrollierte Kühlung. Am Düsenausgang (4.2) der Bodendurchlaßvorrichtung (4) wird eine
Schmelzentemperatur eingestellt, die größer als die Liquidus-Temperatur der Schmelze ist. Am Düsenausgang (4.2) der Bodendurchlaßvorrichtung
(4) wird ein Meniskus (5) in der reinen Schmelzphase ausgebildet. Zwischen dem Meniskus (5) der Schmelze am Düsenausgang und dem
Erstarrungsbeginn (8) wird ein Abstand (8.1) ausgebildet. Die Wärmeabfuhr wird im Bereich der Bodendurchlaßvorrichtung (4) in Abhängigkeit von
der Bandgeschwindigkeit, Bandtemperatur und Spaltbreite (13) so geregelt, daß der Meniskus (5) sich frei und stationär am Düsenausgang (4.2)
ausbildet. <IMAGE>

IPC 1-7
C23C 2/00; C23C 2/40; B22D 11/00

IPC 8 full level
B22D 11/00 (2006.01); C23C 2/00 (2006.01); C23C 2/40 (2006.01)

CPC (source: EP US)
B22D 11/008 (2013.01 - EP US); C23C 2/0035 (2022.08 - EP US); C23C 2/0036 (2022.08 - EP US); C23C 2/00361 (2022.08 - EP US)

Designated contracting state (EPC)
AT BE DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)
US 6051278 A 20000418; AT E271619 T1 20040815; DE 19638905 C1 19980102; DE 59711785 D1 20040826; EP 0832989 A2 19980401;
EP 0832989 A3 19990210; EP 0832989 B1 20040721

DOCDB simple family (application)
US 93495497 A 19970922; AT 97116321 T 19970919; DE 19638905 A 19960923; DE 59711785 T 19970919; EP 97116321 A 19970919

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0832989A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP97116321&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19950101&symbol=C23C0002000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19950101&symbol=C23C0002400000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19950101&symbol=B22D0011000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B22D0011000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=C23C0002000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=C23C0002400000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B22D11/008
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=C23C2/0035
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=C23C2/0036
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=C23C2/00361

